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The 5™ China Software & Integrated Circuit Intellectual Property Summit Forum





· 峰会时间：
2009年11月12日 ~ 2009年11月13日 
· 峰会主题：     解读知识产权战略，聚焦IT产业发展，推动企业自主创新

· 参会费用：     1000 CNY/人

参会回执
	姓名*
	
	公司名称*
	

	职位*
	
	所属部门*
	

	电话*
	
	手机
	

	参会人数*
	
	代订住宿*
	(是      (否

	[image: image1.jpg] 缴费*
	             元整
	发票title*
	

	
	E-mail*
	


请将回执回复至：judicature@csip.org.cn ，或传真至010-63973485
· 指导单位：
工业和信息化部科学技术司

工业和信息化部电子信息司

工业和信息化部软件服务业司

· 主办单位：     工业和信息化部软件与集成电路促进中心 （CSIP）

· 合作媒体：   赛迪网、新浪网科技频道
· 支持媒体：   新华社、人民日报、法制日报、中国电子报、中国计算机报、中国知识产权报、中国发明与专利、《中国知识产权》杂志社、中国集成电路、、国际电子商情、电子产品世界
· 联系方式
单 位：工业和信息化部软件与集成电路促进中心

地 址：北京市海淀区羊坊店路５号博望园１０号 （100038）
联系人：孔令志，金晶
联系电话：010-63951881-8212/ 8006 
传 真：010-63973485

E-MAIL：konglzh@csip.org.cn /jinj@csip.org.cn
网 址：www.ipchina.org.cn 






www.ipchina.org.cn
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